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第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展

规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三

节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股
上海证券交易所

科创板
有研硅 688432 不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内

代表）

证券事务代表

姓名 杨波 孙媛

电话 010-82087088 010-82087088

办公地址 北京市西城区新街口外大街2 北京市西城区新街口外大街2
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号D座17层 号D座17层

电子信箱 gritekipo@gritek.com gritekipo@gritek.com

2.2 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

本报告期末

上年度末 本报告期末比

上年度末增减

(%)
调整后 调整前

总资产 565,126.04 565,309.13 549,445.93 -0.03

归属于上市公司股

东的净资产
456,352.89 451,713 452,081.87 1.03

本报告期

（1-6月）

上年同期 本报告期比上

年同期增减(%)调整后 调整前

营业收入 66,480.69 54,850.08 49,091.49 21.20

利润总额 17,908.01 14,960.83 15,026.54 19.70

归属于上市公司股

东的净利润
13,282.52 10,566.19 10,603.47 25.71

归属于上市公司股

东的扣除非经常性

损益的净利润

8,883.46 7,342.5 7,356.54 20.99

经营活动产生的现

金流量净额
20,762.93 16,191.81 14,664.41 28.23

加权平均净资产收

益率（%）
2.93 2.41 2.42

增加0.52个百

分点

基本每股收益（元

／股）
0.1065 0.0849 0.0852 25.44

稀释每股收益（元

／股）
0.1065 0.0849 0.0852 25.37

研发投入占营业收

入的比例（%）
6.54 8.06 9.01

减少1.52个百

分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数（户） 49,169

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） /

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） /

前 10 名股东持股情况

股东名称
股东性

质

持股

比例

(%)

持股

数量

持有有

限售条

件的股

份数量

包含转

融通借

出股份

的限售

股份数

量

质押、标记或

冻结的股份数

量

北京有研艾斯半导体

科技有限公司

境内非

国有法
30.77 384,750,000 0 0 无 0
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人

株式会社 RS

Technologies

境外法

人
25.16 314,590,400 0 0 无 0

中国有研科技集团有

限公司

国有法

人
18.43 230,422,500 0 0 无 0

德州芯利咨询管理中

心（有限合伙）
其他 1.15 14,319,986 0 0 无 0

德州芯睿咨询管理中

心（有限合伙）
其他 0.68 8,559,953 0 0 无 0

长江证券股份有限公

司－华夏上证科创板

半导体材料设备主题

交易型开放式指数证

券投资基金

其他 0.59 7,387,185 0 0 无 0

广发证券股份有限公

司－国泰中证半导体

材料设备主题交易型

开放式指数证券投资

基金

其他 0.57 7,086,890 0 0 无 0

香港中央结算有限公

司
其他 0.54 6,700,466 0 0 无 0

杭州长添私募基金管

理有限公司－长添金

泉一号私募证券投资

基金

其他 0.52 6,529,900 0 0 无 0

全国社保基金一一五

组合
其他 0.34 4,236,127 0 0 无 0

上述股东关联关系或一致行动的

说明

1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社 RS

Technologies 实际控制人为方永义。

2、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联

关系或一致行动关系的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股

数量的说明
无

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用
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2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用
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